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　　第一节 2005年-2010年中国大规模集成电路产量数据分析

　　一、2005年-2010年全国大规模集成电路产量数据分析

　　二、2005年-2010年大规模集成电路重点省市数据分析

　　第二节 2010年中国大规模集成电路产量数据分析

　　一、2010年全国大规模集成电路产量数据分析

　　二、2010年大规模集成电路重点省市数据分析

　　第三节 2010年中国大规模集成电路产量增长性分析

　　一、产量增长

　　二、集中度变化
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　　四、从业人数

　　第三节 2010年1-2月中国集成电路制造(集成电路制造行业调研分析)行业投资状况监测

　　一、行业资产区域分布

　　二、主要省市投资增速对比

　　第十二章 2010年-2014年中国集成电路产业(集成电路产业市场发展分析)市场(集成电路产
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